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Ministerio del Interior

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOSY RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL
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Normas Generales
CVE 2657382

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

APRUEBA INSCRIPCION Y MODIFICACION DE SOLUCIONESEN “LISTADO
OFICIAL DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVASPARA ACONDICIONAMIENTO
TERMICO”

(Resolucion)

Santiago, 4 de junio de 2025.- Hoy seresolvié lo que sigue:
NUm. 764 exenta.

Visto:

Lo dispuesto en laley N° 16.391; en el DL N° 1.305 de 1975; en el DFL N° 458 de 1975,
Ley General de Urbanismo y Construcciones; en e DS N° 47 (V. y U.), de 1992, Ordenanza
Genera de Urbanismo y Construcciones'y sus modificaciones; en la resolucion exenta N° 2.244
(V. y U), de 2013, modificada por resolucion exenta N° 954 (V. y U.), de 2014; y en la
resolucién N° 36, de 2024, de la Contraloria General de la Republica.

Considerando:

a) Que a Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde, entre otras materias, dictar
ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanizacion de terrenos, construccién
de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificacion urbana y
cooperativas de viviendas.

b) Que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante OGUC, fijalas
condiciones de habitabilidad que deberan ser consideradas en las edificaciones o parte de €ellas
destinadas a vivienda, hospedaje, oficinas y comercio, y las condiciones de seguridad contra
incendio que todo edificio debera cumplir, segin su destino.

¢) Que con fecha 27 de mayo de 2024 se publicé en € Diario Oficia el decreto supremo N°
15 (V. y U.), de 2021, que introduce modificaciones ala OGUC, reemplazando €l articulo 4.1.10
y 4.1.10 Bis, y que establece nuevos requisitos y aternativas de cumplimiento para las
edificaciones de uso residencia y del uso equipamiento de las clases educacion y salud.

d) Que € articulo 4.1.10 de la OGUC, y su modificacion indicada en la letra c) precedente,
establece que una alternativa para cumplir los requisitos de acondicionamiento térmico
corresponde a la especificacion de una solucidn constructiva inscrita en el Listado Oficia de
Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico confeccionado por el Ministerio de
Vivienday Urbanismo.

€) Que € decreto exento N° 40 (V. y U.), de 30 de abril de 2025, reemplaza la Norma
Oficia de la Republica de Chile “NCh853 Of.2007 Acondicionamiento térmico - Envolvente
térmica de edificios - Célculo de resistencias y transmitancias térmicas’, declarada Norma
Oficia mediante decreto exento N° 44, de 25 de enero de 2008, por la “NCh853:2021
Componentes y elementos para edificacion - Resistencia térmica y transmitancia térmica -
Métodos de calculo”. Asi mismo decreta que, a partir del 27 de noviembre de 2025, se degja sin
efecto el decreto exento N° 44 (V. y U.), de 2008, y comienzaaregir laNCh853:2021.

f) Que la resolucion exenta N° 2.244 (V. y U.), de 2013, modificada mediante resolucion
exenta N° 954 (V. y U.), de 2014, que aprueba € procedimiento para la inscripcion,
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modificacion, renovacion y/o eliminacion de soluciones en Listados Oficiales de Soluciones
Constructivas para Acondicionamiento Térmico, Acustico y Comportamiento a Fuego de
Elementos y Componentes de la Construccion, establece que correspondera ala Division Técnica
de Estudio y Fomento Habitacional, en adelante Ditec, del Ministerio de Vivienday Urbanismo,
la confeccién de dichos Listados, la inscripcion, modificacion, renovacion y/o eliminaciéon de
Soluciones Constructivas de los Listados Oficiales precedentemente indicados.

g) Que en aencion a las solicitudes de inscripcion y modificacion de Soluciones
Constructivas para Acondicionamiento Térmico formuladas por las personas naturalesy juridicas
que se singularizan en la parte resolutiva del presente acto administrativo, dicto la siguiente:

Resolucion:
1°.- Apruébese la inscripcion de las Soluciones Constructivas que se detallan a

continuacion, en e Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento
Térmico, de acuerdo alo dispuesto en laresolucion exentaN° 2.244 (V. y U.), de 2013:

SOLICITANTE CODIGO NOMBRE SOLUCION

Cerémica Santiago 12M.B6.3 aMn?tzgs ﬁ;b;ﬁlle'ia "Santiago 7" con estuco cemento genérico de 18mm en
Cerémica Santiago 12 M.B64 zggo ,:\\I/t;raiﬁ&i‘ll;reia "Santiago 7" con estuco térmico Presec T25 en una cara 'y
Cerémica Santiago 12M.B65 ig& ?Ivk)&;arriﬁglbelréa"Santiago 7" con estuco térmico Presec T25 en ambas carasy
Cerémica Santiago 12M.B6.6 cMaEtrcf))n ﬁﬁmfﬁa “Santiago 7" con poliestireno expandido y placa de yeso
Cerémica Santiago 12M.B73 aMrrlljt;gs ﬁalrb;ﬁila'ia "Santiago 9" con estuco cemento genérico de 20mm en
Cerémica Santiago 12M.B74 gllﬁt;go :ral\?::!g'r’iaa “Santiago 9" con estuco térmico Presec T25 en una cara y
Cerémica Santiago 12M.B75 z/ls;go er\l \t;grr"}iél‘gg “Santiago 9" con estuco térmico Presec T25 en ambas caras y
Cerémica Santiago 12M.B7.6 gﬂartr(;)n ?rl]ltagr?i)lfria “Santiago 9" con poliestireno expandido y placa de yeso
Ceramica Santiago 1.2.M.B9.3 Muro albafiileria“ Santiagote 9" con estuco genérico de 22mm en ambas caras
Cerémica Santiago 1.2.M B9.4 1Mol|frr1r9n albafiileria “ Santiagote 9" con estuco térmico Presec T25 en una cara dej
Cerémica Santiago 12M.B95 5M nl:rrr? eﬂl t;?nﬁlijlg?ar“;antiagote 9" con estuco térmico Presec T25 de espesor
Cerémica Santiago 1.2M.B9.6 cMa:Jtrc'?n ?lntt)gr“;icl)?ria “Santiagote 9" con poliestireno expandido y placa de yeso
Cerémica Santiago 1.2M.B10.3 CMa:Jtré)n?lnkigziclfria “Santiagote 11" con poliestireno expandido y placa de yeso
Cerémica Santiago 12M.B10.4 7M rrl'njrrr? eﬁ t;?nﬁg;iga: aS[santiagote 11" con estuco térmico Presec T25 de espesor
Cerémica Santiago 12M.B10.5 ‘I;/Inul:gaalct;ragileria “Santiagote 11" con estuco térmico Presec T25 espesor 15mm
Cerémica Santiago 1.2M.B10.6 Z#ggs iabre;gileria “Santiagote 11" con estuco genérico de espesor 20mm en
Cerémica Santiago 12M.B11.3 x#ggs é;?aasﬁilen'a “Santiago 11" con estuco cemento genérico de 24mm en
Cerémica Santiago 12M.B114 ‘I\alls'l;go é{/t;raiﬁ;:)?ga “Santiago 11" con estuco térmico Presec T25 en una cara'y
Cerémica Santiago 12M.B115 y;gegrb\ﬂligglae“ Santiago 11" con estuco térmico Presec T25 en ambas caras|
Cerémica Santiago 12M.B11.6 cMa:Jtrc’?n ?Intt)grfiliclj:aria “Santiago 11" con poliestireno expandido y placa de yeso|
obiata GRF 5P e e e A
Metecno SA. 12M.A26.1 gAOLrJ;% hé)éng(i)?ic?]r: e?rar:gdgo%(g) gx %g(i)gnrm con panel "Monowall Q" de Metecno de
Metecno SA. 12M.A26.2 gAOLrJ;% hé)éng(i)?ic?]r: e?rar:gdgo%(g) gx %g(i)gnrm con panel "Monowall Q" de Metecno de
Metecno SA. 12M.A26.3 ngu;oegt;:mi 32?)0 E}:Traggn t(?(z)grze(l)(;rxntn; %;n panel "Monowall Q" de Metecno de]
MeeonoSA Az R e D @ oMo
CL Representaciones SA. 12MA271 I\C/I (;Jr;c;) ::t?.c 150 a 200 mm con lana mineral y fachada ventilada con placal
O Rereotares S L e e o e a0 oo & g
Mathiesen SA.C. 12M.C32.1 m:trvt\)lrr;;ontanteﬁ de acero con poliestireno expandido y membrana hidréfugal
Mathiesen SA.C. 1.2.M.C32.2 Muro montantes de acero con lana mineral y membrana hidr6fuga Matwrap
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SOLICITANTE CODIGO NOMBRE SOLUCION
Muro montantes de acero galvanizado tipo C de 60x38x0,85mm, placa OSB,
Mathiesen SA.C. 1.2.M.C32.3 Membrana Hidréfuga Tyvek Homewrap, poliestireno expandido, lana de vidrio|
Y yeso cartén

. Muro montantes de acero galvanizado tipo C de 60x38x0,85mm, placa OSB,
Mathiesen SA.C. 1.2M.C324 Membrana Hidréfuga Tyvek Homewrap, lanade vidrio y yeso cartén
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12MA241 Muro hormigén armado 150 a 170 mm con estuco USTUCCO XPX por €
Construccion Spa e ) exterior y espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.A24.2 Muro hormigén armado 200 a 250 mm con estuco USTUCCO XPX por €
Construccion Spa e ) exterior y espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.B17.1 Muro abafiileria "Santiago 7" con estuco USTUCCO XPX por el exterior y
Construccion Spa e espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.B17.2 Muro abafiileria “Santiago 9" con estuco USTUCCO XPX por €l exterior y
Construccion Spa e espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.B17.3 Muro albafiileria “ Santiago 11" con estuco USTUCCO XPX por €l exterior y
Construccion Spa e espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.B17.4 Muro abafiileria “ Santiagote 9" con estuco USTUCCO XPX por €l exterior y
Construccion Spa e espesor variable
Tecnologias Eco-Eficientes parala 12M.B175 Muro abafiileria “ Santiagote 11" con estuco USTUCCO XPX por €l exterior y
Construccion Spa e espesor variable

2°.- Las Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico que se especifican en e
resuelvo anterior se incorporan a contar de la fecha de la presente resolucion y el término de su
vigencia correspondera a 26 de noviembre de 2025.

3°.- Las Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico de techos, muros y
pisos ventilados, inscritas en e Listado Oficia de Soluciones Constructivas para
Acondicionamiento Térmico, y que hayan acreditado su comportamiento térmico mediante
memoria de calculo segiin la NCh853 Of.2007, terminaran su vigencia €l 27 de noviembre de
2025, conforme alo indicado en laletra €) de los considerandos.

4° - A contar de lafecha de la presente resolucion se abren |as inscripciones para la proxima
edicion del Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico,
conforme a los requisitos de acondicionamiento térmico y alternativas de cumplimiento,
indicadas en el decreto supremo N° 15, del afio 2024, del Ministerio de Vivienda'y Urbanismo,
gue modifica el articulo 4.1.10 de laOGUC.

5°.- De conformidad a lo dispuesto en la resolucién exenta N° 2.244 (V. y U.), de 2013, ya
singularizada, correspondera a la Division Técnica de Estudio y Fomento Habitacional la
actualizacion de los Listados Oficiales de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento
Térmico, Acustico y Comportamiento a Fuego de Elementos y Componentes de la Construccion
y su publicacién en la paginaweb del Ministerio de Vivienday Urbanismo.

AnéGtese, comuniquese, cumplase y archivese.- Marcelo Soto Zenteno, Jefe Division
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jovita Gavilan Gonzdlez, Ministro de Fe,
Ministerio de Vivienday Urbanismo.
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